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产品详情

 首先，要根据实际情况对产品进行诊断，分析其干扰源所在及其相互干扰的

途径和方式。再根据分析结果，有针对性的进行整改。

一般来说主要的整改方法有如下几种：  

1 、减弱干扰源  在找到干扰源的基础上，可对干扰源进行允许范围内的减

弱，减弱源的方法一般有如下方法：  

 （1）： 在IC的VCC和GND之间加去耦电容，该电容的容量在0.01μF-0.1μF

之间，安装时注意电容器的引线，使它越短越好。

 （2）：在保证灵敏度和信噪比的情况下加衰减器。如VCD、DVD视盘机中

的晶振，它对电磁兼容性影响较为严重，减少其幅度就是可行的方法之一，但

其不是唯一的解决方法。 



 （3） ：还有一个间接的方法就是使信号线远离干扰源。 

2、 电线电缆的分类整理 在电子设备中，线间耦合是一种重要的途径，也是造

成干扰的重要原因，因为频率的因素，可大体分为高频耦合与低频耦合。因耦

合方式不同，其整改方法也是不同的，下边分别讨论：

  

(1)低频耦合 低频耦合是指导线长度等于或小于1/16波长的情况，低频耦合又可

分为电场和磁场耦合，电场耦合的物理模型是电容耦合，因此整改的主要目的

是减小分布耦合电容或减小耦合量，可采用如下的方法： 

 

a： 增大电路间距是减小分布电容的*有效的方法。

b：

追加高导电性屏蔽罩，并使屏蔽罩单点接地能有效的抑制低频电场干扰。 

c： 追加滤波器可减小两电路间的耦合量。 

d： 降低输入阻抗，例如CMOS电路的输入阻抗很高，对电场干扰极其敏感，

可在允许范围内在输入端并接一个电容或阻值较低的电阻。 磁场耦合的物理

模型是电感耦合，其耦合主要是通过线间的分布互感来耦合的，因此整改的主

要方法是破坏或减小其耦合量，大体可采用如下的方法：  

a：

追加滤波器，在追加滤波器时要注意滤波器的输入输出阻抗及其频率响应。



b： 减小敏感回路与源回路的环路面积，即尽量使信号线或载流线与其回线靠

近或扭绞在一体。  

c： 增大两电路间距，以便减小线间互感来减低耦合量。  

d： 若有可能，尽量使敏感回路与源回路平面正交或接近正交来降低两电路的

耦合量。

e： 用高导磁材料来包扎敏感线，可有效的解决磁场干扰问题，值得注意的是

要构成闭和磁路，努力减小磁路的磁阻将会更加有效。  

(2)高频耦合 高频耦合是指长于1/4波长的走线由于电路中出现电压和电流的驻

波，会使耦合量增强，可采用如下的方法加以解决：  

a 尽量缩短接地线，与外壳接地尽量采用面接触的方式。 b 重新整理滤波器

的输入输出线，防止输入输出线间耦合，确保滤波器的滤波效果不变差。  c

屏蔽电缆屏蔽层采用多点接地。  d

将连接器的悬空插针接到地电位，防止其天线效应。   

3 、改善地线系统 理想的地线是一个零阻抗，零电位的物理实体，它不仅是

信号的参考点，而且电流流过时不会产生电压降。在具体的电气电子设备中，

这种理想地线是不存在的，当电流流过地线时必然会产生电压降。据此可根据

地线中干扰形成机理可归结为以下两点：

 第一，减小低阻抗和电源馈线阻抗。 



 第二，正确选择接地方式和阻隔地环路，按接地方式来分有悬浮地、单点接

地、多点接地、混合接地。如果敏感线的干扰主要来自外部空间或系统外壳，

此时可采用悬浮地的方式加以解决，但是悬浮地设备容易产生静电积累，当电

荷达到一定程度后，会产生静电放电，所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。

单点接地适用于低频电路，为防止工频电流及其他杂散电流在信号地线上各点

之间产生地电位差，信号地线与电源及安全地线隔离，在电源线接大地处单点

连接。单点接地主要适用于频率低于3MHz的情况。多点接地是高频信号唯一

实用的接地方式，在射频时会呈现传输线特性，为使多点接地的有效性，当接

地导体长度超过*高频率1/8波长时，多点接地需要一个等电位接地平面。多点

接地适用于300KHz以上。混合接地适用于既然有高频又有低频的电子线路中

。  

 

4、屏蔽   屏蔽是提高电子系统和电子设备电磁兼容性能的重要措施之一，它

能有效的抑制通过空间传播的各种电磁干扰。屏蔽按机理可分为磁场屏蔽与电

场屏蔽及电磁屏蔽。电场屏蔽应注意以下几点：

 a： 选择高导电性能的材料，并且要有良好的接地。  

 b： 正确选择接地点及合理的形状，**是屏蔽体直接接地。 磁场屏蔽通常只

是指对直流或甚低频磁场的屏蔽，其屏蔽效能远不如电场屏蔽和电磁屏蔽，磁

屏蔽往往是工程的重点，磁屏蔽时： 

a： 要选用铁磁性材料。 

b： 磁屏蔽体要远离有磁性的元件，防止磁短路。 



c： 可采用双层屏蔽甚至三层屏蔽。  

d： 屏蔽体上边的开孔要注意开孔的方向，尽可能使缝的长边平行于磁通流向

，使磁路长度增加*少。一般来说，磁屏蔽不需要接地，但为防止电场感应，

还是接地为好。电磁场在通过金属或对电磁场有衰减作用的阻挡体时，会受到

一定程度的衰减，即产生对电磁场的屏蔽作用。在实际的整改过程中视具体需

要而定选择何种屏蔽及屏蔽体的形状、大小、接地方式等。

   

5 、改变电路板的布线结构 有些频率点是通过电路板上走线分布参数所决定

的，通过前述方法不大有用，此类整改通过在走线中增加小的电感、电容、磁

珠来改变电路参数结构，使其移到限值要求较高的频率点上。对于这类干扰，

要想从根本上解决其影响，就要重新布线。   

小结建议：总之前面几种方法对提高电磁兼容性都有好处，但应用*为广泛的

是改变地线结构及电线电缆的分类整理的方法，这些方法不仅节约成本，而且

是*有效的整改方法。屏蔽虽然会增加成本，但是比起解决当务之急的问题，

还有其所起到的屏蔽效能有时是其它方法无法媲美的。所以，在实际的整改中

可以改变地线结构、电线电缆的分类整理、屏蔽的方法为主，以其它方法为辅

。
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